
１. 対象形式
　　　ＴＵ、ＴＸ

 ２．変更内容
　　　①端子ユニットの樹脂グレードの変更
　　　②刻印位置の変更
　　　※変更内容につきましては機種毎に異なりますので、

　　　 　詳細は別資料を参照願います。

 ３．変更理由
　　　海外規格認証品のラインナップ拡充のため

 ４．変更時期
　　　２００８年４月ご発注分より
　　　（在庫部品の状況により、変更時期が前後する場合がございます。）
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製品名 形式名

セルフアップ式端子台 ＴＵ

ねじアップ式端子台 ＴＸ

仕様変更のお知らせ


